
                                                                                                                             
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

     ハロゲンフリータイプ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 

 

 

         接着強度                                物性表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

製 品 名  JU-100-2LH 

組成   エポキシ樹脂 

外観・色調  ペースト状・赤色  

比重（20℃） 1.20 

粘度（Ｐａ．ｓ） 80 

構造粘性比（20℃） 6.0 

電圧印加耐湿性試験（Ω）加湿後  1×1010 以上 

硬化条件  130℃×60sec 

保存ライフ（0～10℃） 6 ヶ月 

JU-100-2LH 
ハロゲンフリー熱硬化型接着剤 

 

〒120-0026 東京都足立区千住旭町 32-1  TEL(03) 5244-1511 FAX(03) 5244-1527 

■名古屋営業所:TEL052-703-7600 FAX052-703-7608  ■大阪営業所:TEL06-6768-4171 FAX06-6768-4144 

http://www.ko-ki.co.jp 

★このカタログの記載内容については、改良のため予告なく一部を変更することがありますのであらかじめご了承ください。 

初期             ６０００点            １００００点 

吐出安定性 

■連続塗布による吐出形状 

電子材料のハロゲン量に対する明確な数値規制・規格は

まだありませんが、現在では右記の数値をハロゲンフリー

の定義としています。JU-100-2LH は、このハロゲンフリ

ーの定義に適合しており、基板・ソルダペースト・フラック

スと共に、トータルでのハロゲンフリー化が可能です。 

 

塩素（Cl）含有率        0.09wt％（900ppm）以下         

臭素（Br）含有率        0.09wt％（900ppm）以下 

塩素及び臭素含有量総量  0.15wt％（1500ppm）以下 

■ハロゲンフリーの定義 

・ハロゲンフリーの定義に適合、製品基板のトータルでのハロゲンフリー化が可能です 

・中速高速ディスペンサーに対応。吐出安定性に優れます 

ノズル：１９G（ツインニードル） 

吐出時間：１００mｓec 

圧力：０.３５MPa・s 

温度：３５℃ 

初期から１００００点まで連続塗布 

糸引き・ダレが無く、安定した塗布形状を維持します 

製品をハロゲンフリー化しつつも、実用面でも高性能を発揮します。 JU-100-2LH は、中速→高速ディスペンサーに対応しており、

幅広い機種に対応可能です。 

使用部品      ：２１２５角型チップ 
ノズル        ：２１Ｇ 
ディスペンサー   ：２点打ち 

硬化温度１３０℃    硬化温度１４０℃    硬化温度１５０℃ 

６０       ９０    ４５       ６０    ３０      ４５ 
硬化時間（秒） 
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